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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ,
УСТРОЙСТВ И СИСИТЕМ»
Часть 1
Весенний семестр 2025-2026 учебного года
Специальность 6-05-0713-02 «Электронные системы и технологии» (профилизация «Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств»)
(группа 312601)

1. Повышение требований к качеству и надежности ЭС, ускорение внедрения научных достижений, автоматизация производства и управления. 
2. Специфика и основные проблемы проектирования ЭС. Системное представление о месте и роли конструкторской документации в процессе создания радиоэлектронных средств (РЭС). 
3. Стадии разработки КД: эскизный проект, технический проект, рабочая конструкторская документация. Состав КД на различных стадиях.
4. Понятие и роль классификации в проектировании ЭС. Классификация ЭС как фундаментальная основа для выбора стратегии проектирования, адекватных методов моделирования на различных уровнях абстракции и применения соответствующих норм конструкторско-технологического оформления.
5. Системное представление о внешних и внутренних факторах, определяющих выбор стратегии проектирования электронных средств.
6. Анализ внешней среды проектирования. Анализ внутренней среды проектирования. 
7. Влияние характеристик проектируемого изделия на выбор стратегии. Стратегии проектирования в зависимости от окружающей среды.
8. Методы анализа и принятия решений.
9. Общетехническое обоснование (ОТО) как ключевой этап предпроектных исследований. Анализ технических требований и ограничений.
10. Выбор и обоснование структурной схемы устройства. 
11. Технологическое обоснование разработки. 
12. Оценка рисков и неопределенностей.
13. Состав комплекта схемной документации.
14. Принципиальная электрическая схема как основной проектный документ, определяющий полный состав элементов и связей между ними. 
15. Нормативная база разработки схемной документации. Общие требования (правила) к выполнению принципиальных электрических схем. 
16. Особенности выполнения схем различного назначения. 
17. Обзор современных систем САПР для разработки схем.
18. Рабочие чертежи как основной вид рабочей документации, предназначенной для изготовления, контроля и приемки изделий. Состав комплекта рабочих чертежей. 
19. Требования к чертежам деталей. Состав чертежа детали. 
20. Особенности для деталей РЭС: чертежи корпусных деталей, чертежи теплоотводов, чертежи механических элементов крепления. 
21. Требования к сборочным чертежам. Назначение и содержание сборочного чертежа.
22. Технические требования (ТТ) как основной документ, определяющий цели и ограничения проектирования. 
23. Классификация технических требований к конструкции: функциональные, эксплуатационные, конструктивные требования.
24. Требования к элементной базе и компонентам. Формирование основных технических требований к разрабатываемой конструкции электронного средства.
25. Место и роль схемотехнического анализа в процессе проектирования. Классификация методов схемотехнического анализа. 
26. Статический анализ. Динамический анализ. 
27. Анализ аналоговых трактов проектируемого устройства. 
28. Анализ фильтров и корректирующих цепей. 
29. Анализ цифровых узлов проектируемого устройства. 
30. Анализ целостности сигналов и электромагнитной совместимости.
31. Техническое задание как основа для выбора элементной базы, конструктивных элементов, унифицированных деталей и узлов. Ключевые параметры ТЗ, влияющие на выбор архитектуры и компонентов. 
32. Критерии выбора элементной базы элементной базы, конструктивных элементов, унифицированных деталей и узлов. 
33. Конструкция как неотъемлемая часть электронного устройства. Взаимосвязь схемотехнического и конструкторского проектирования. 
34. Несущие структуры: печатные платы, корпуса, силовые каркасы и шасси. Элементы крепления и соединения. Элементы защиты и управления. Принципы унификации и стандартизации в проектировании. Критерии выбора и обоснования конструктивных элементов. 
35. Взаимосвязь «материал-конструкция-функция». Влияние выбора материалов на ключевые характеристики устройства. 
36. Основные функции корпусов, конструкционных материалов и покрытий. 
37. Классификация и характеристики материалов для корпусов и конструкций. Критерии выбора материала корпуса. 
38. Защитные покрытия. Выбор и обоснования системы «материал-покрытие».
39. Конструкция как неотъемлемая часть электронного устройства. Принципы унификации и стандартизации в проектировании. 
40. Классификация несущих конструкций РЭС. Требования к механической прочности, жесткости, вибро- и ударопрочности. 
41. Влияние конструкции на тепловой режим и электромагнитную совместимость. 
42. Принципы модульного построения.
43. Методы расчета механической прочности несущих конструкций.
44. Анализ статических и динамических нагрузок. 
45. Критерии прочности и жесткости. Особенности расчета композитных конструкций.
46. Анализ источников тепла и тепловых нагрузок в РЭС. Теплофизические требования к материалам несущих конструкций. 
47. Конструктивные решения для обеспечения теплового режима. 
48. Термомеханический анализ и обеспечение надежности. 
49. Взаимодействие систем охлаждения и несущей конструкции.
50. Особенности проектирования несущих конструкций для экстремальных условий: повышенные механические нагрузки, широкий температурный диапазон, агрессивные среды. Методы защиты от коррозии и старения.
51. Влияние несущей конструкции на ВЧ-характеристики устройств. Проблемы паразитных связей и излучения. Материалы для ВЧ-конструкций.
52. Методы экранирования и защиты от ЭМП.
53. Печатная плата как ключевой конструктивный элемент РЭС. Понятие конструкторско-технологического проектирования. 
54. Проектирование для производства (DFM ‒ Design for Manufacturing).
55. Проектирование для сборки (DFA ‒ Design for Assembly). 
56. Обеспечение электромагнитной совместимости и целостности сигналов. 
57. Специфические требования к чертежам печатных плат. Подготовка выходной документации для производства.
58. Общие требования к конструкции детали из пластмасс.
59. Проектирование различных форм деталей из пластмассы. Методика конструирования прессованных и литых деталей.
60. Усадка как типичная особенность прессованных и литых деталей.
61. Технологические уклоны при получении деталей из пластмассы.
62. Проектирование стенок деталей из пластмассы.
63. Конструирование деталей с отверстиями (для пластмасс).
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